
 

一般社団法人日本粉体工業技術協会 

 

 2018 年 10 月 17 日～19 日に上海（中国）において IPB 2018 が開催されます。IPB は中国最大の粉

体工業展です。今年も当協会（海外交流委員会）では、Japanese Pavilion を設営し、共同出展の募

集をいたします。是非ご出展を検討ください。 

 

【展示会概要】 

展示会名：International Powder & Bulk Solids Processing Conference & Exhibition 

会 期：2018年 10月 17日（水）～19日（金） 

会 場：Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 

主 催：中国顆粒学会、ニュルンベルクメッセ中国 

協賛団体：一般社団法人日本粉体工業技術協会 他 

 

【共同出展募集要項】 

展示サイズ：展示パネル（幅 1ｍ×高さ 2.5ｍ、ポスター展示部分は幅 0.9ｍ×高さ 1.2ｍ） 

      展示台（幅 1ｍ×奥行 0.5ｍ×高さ 0.75ｍ） 

出 展 料：会員 110,000円（税込）、一般 150,000円（税込） 

◆ 出展料に含まれるもの 

 展示スペース（展示パネル、展示台、照明、椅子、カーペットを含む） 

 ポスター印刷（1枚） 

 ブースでの通訳（3‐4社に 1名程度） 

展示会にアテンドができない場合は、協会側で説明いたします。あらかじめ、紹介・説明内

容の文書を用意していただきます。 

 展示会ガイドブックへの製品写真（1枚）と製品・事業紹介文掲載（中国語/英語 150字以内） 

 共同使用スペース（機械製品展示、商談スペースを用意します。） 

募 集 数：14（先着順に受け付けます。） 

申 込 方 法：申込書にご記入いただき、下記申込先までメールあるいは FAXにてお申込みください。 

申 込 締 切：2018年 7月 27 日（金） 

申 込 先：協会・東京事務所 大久保 E-mail: okubo@appie.or.jp Tel: 03-3815-3955 Fax: 03-3815-3126 

昨年の Japanese Pavilionの様子 

Japanese Pavilion @ IPB 2018（上海）共同出展募集

のご案内 



IPB 2018 共同出展申込書 
 

  下記必要事項をご記入の上、メールまたは FAX にて申込書を送付ください。 

お申込み後 3 日以内に確認のご連絡をいたします。連絡がない場合は恐れ入りますが、お電話ください。 

 送付先:(一社)日本粉体工業技術協会・東京事務所・大久保 

          E-mail: okubo@appie.or.jp   Fax: 03-3815-3126 

 

                                                           申込日 2018 年  月  日 

氏名 

 

社名 

 

所属部署/役職 

 

会社住所 

 

電話番号 

 

E-mail 

 

 


